
 

TI 台灣創立於 1969年，在新北市中和區設立一座極具現代化的半導體封裝測試工廠，年產量已超

過 30億顆 IC，在台北市,新竹市,台中市及高雄市皆設有半導體業務及行銷辦公室，現有員工二千

餘人，為台灣半導體產業客戶提供即時產品及技術服務諮詢，帶動台灣產業的發展，經由產業合作

的關係，促進台灣產業的全球競爭力，並進而鞏固 TI在全球半導體產業中的領導地位。 

TI是台灣科技產業界最重要的元件供應夥伴，40多年來，伴隨著台灣科技產業一路成長。「我們不

只是提供工作，我們提供的是實踐夢想的機會。」您可以說「在 TI，你所做的不只是一份工作，而

是在參與改寫人類科技及生活方式的發展史」；加入 TI，你有機會與全世界的菁英互動，TI更是你

展現獨特智慧與潛能的最佳平台。 

 

德州儀器科技菁英培訓計畫 

(TSE, Technical Sales Engineer & AE, Field Application Program) 

 

計畫介紹： 

TI 將提供完整的產品專業訓練、3~6 個月海外美國總公司

的訓練並藉由跨國、多元化團隊間的學習及專案提供紥實

的在職訓練，培訓能夠獨立面對顧客、提供產品專業銷售、

服務與協助客戶解決產品技術專業行銷工程師及應用工程

師。 

 

個人特質： 

1. 積極的學習與工作態度及自我激勵的能力 

2. 應變力強及抗壓性高 

3. 責任感,良好人際互動及自信心強 

 

應徵條件： 

1. 電機、電子、通訊工程相關科系學士以上學歷(需修習電子學及電路學) 

2. 應屆畢業生或一年以下工作經驗者 (有研發替代役經驗者亦歡迎申請) 

3. 良好的英文溝通能力 

 

應徵方式： http://www.ti.com.tw/tseaep (請透過此網頁傳送您的申請)  

徵才網站： http://careers.ti.com  

聯絡人:  Irene Chen (02) 2175-2505 (專線) / twntseaep_talent@list.ti.com 

截止日期： 即日起至額滿為止 
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